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	→内容简介

	本报告旨在为有意投资电子元器件行业的投资者服务，报告对电子元器件行业2008年的运行情况进行了详尽的描述和分析，并对2009年行业运行情况进行了预测。
报告的主要观点有：
 2008 年 1～11月，电子元件产量达到7598.65 亿只，同比增长 16.9%，其中片式元件产量为3326.98 亿只，同比增长 25.2%，彩色显像管产量达到 5978.6万只，同比下降4.1%。1～12月半导体分立器件产量达到 2461.14 亿只，同比下降 1.7%，半导体集成电路产量达到 417.15 亿块，同比增长 1.3%。从增速看，1～12 月电子器件、 电子元件行业收入增速分别为 22.0%和 16.9%， 分别高出全行业平均增速 9.2和 4.1 个百分点。从比重看，电子元器件行业收入占全行业比重达 31.16%，比上季度 28.6%的比重提高 2.65 个百分点。
为了满足整机需求，作为新型电子元件的片式电阻正在向小型化、高精度、高稳定、高可靠、多品种、高频化方向发展，而随着信息产业的发展，其市场空间仍在不断扩大，年增长速度将保持在 20%左右。
尽管面临诸多困难，2009 年 PCB 行业的发展仍有亮点，受益国家经济刺激，低端 PCB 的需求不仅不会下滑，预计还会上升5%左右。
中国汽车电子市场在产业链下游产业不景气的影响下，2008 年市场整体发展速度减缓。市场中，娱乐系统和主动安全设备成为了 2008 年市场增长的主要推动力，而汽车厂商的成本压力也给本土汽车电子厂商带来了机会，市场中产品的国产化率继续提升。由于中国汽车电子处于普及期，市场增长空间很大，今后几年依然会保持增长态势。
2008 年是中国集成电路产业发展环境发生重大变化的一年。一方面全球金融危机迅速蔓延、世界半导体市场随之开始步入衰退；另一方面中国经济增长与对外出口逐步放缓，国内半导体市场增速也在明显回落。受这些因素的影响，2008年中国集成电路产业发展呈现增速逐季下滑的走势，全年产业整体销售额规模将在 1300 亿元左右。增速将仅为 5%上下，相较于 2007 年 24.3%的增速有大幅度的回落。
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